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Révision de 1a présente publication

Le contenu technique des publications de la CE1 est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte bien
I’état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs a ce travail de révision, a I’établis-
sement des éditions révisées et aux mises a jour peuvent étre
obtenus auprés des Comités nationaux de la CET et en consul-
tant les documents ci-dessous:

® Bulletindela CEI
® Annuairedela CEI

®  Catalogue des publications de la CEX

Publié annuellement

" Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera a la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technique International (VEI), qui est établie sous forme de cha-
pitres séparés traitant chacun d’un sujet défini, 'Index général
étant publié séparément. Des détails complets sur le VEI
peuvent étre obtenus sur demande.

Les termes et définitions figurant dans la présente
tion ont été soit repris du VEL soit spécifiquement app
aux fins de cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

Pour les symboles graphiques, syl
d’usage général approuvés par la CEI, le
— la Publication 27 de @: g

en électrotechnique;

— la Publication 617 de l2’GE
schémas.

Publications de la CEI établies par le méme
Comité d’Etudes

L’attention du lecteur est attirée sur les pages 3 et 4 de la cou-
verture, qui énumerent les publications de la CEI préparées par
le Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.

Full document details: IEC 60512-11984

Revision of this publication

The technical content of | EC publications is kept under con-
stant review by the [EC, thus ensuring that the content reflects
current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised edi-
tions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following I EC sources:

IEC Bulletin
IEC Yearbook

Catalogue of IEC Publica
Published yearly

Terminology

whic isstred In sparate chapters each dealing
i eci b al Index being published as a sep-

¢ffiitions contained in the present publica-
taken fromtheIEV or have beenspecifically

raphical and letter symbeols

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved
by the IEC for general use, readers are referred to:

— TEC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

— 1EC Publication 617: Graphical symbols for diagrams.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC Publications 27 or 617, or
have been specifically approved for the purpose of this publica-
tion.

1EC publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to pages 3 and 4 of the

cover, which list IEC publications issued by the Technical
Committee which has prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPOSANTS ELECTROMECANIQUES
POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES;
PROCEDURES D’ESSAI DE BASE ET METHODES DE MESURE

Premiére partie: Généralités

PREAMBULE

mesure poss1ble un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont ag &

3) Dans le but d’encourager I'unification internationale, la CEI exprime le ves
dans leurs régles nationales le texte de la recommandation de la CE1,) dans¥a
permettent. Toute dlvergence entre la recommandation d % fgle

Elle constitue Ja premiere partie de e compléte et est prévue pour étre utilisée conjoin-
tement avec to

Lorsque la nor placera I’actuelle Publication 130-1 dela CEI.

Le texte de la prés des documents suivants:

X '
RM WS\ Rapport de vote Procédure des Deux Mois Rapportde vote -
4 C)Eg\ 48(BC)116 48(BC)118 43(BC)152
48(BCYXIS 48(BC)284 et 152A

Pour de plus amples renseignements, consulter les rapports de vote correspondants, mentionnés
dans le tableau ci-dessus.

La publication suivante de la CEI est citée dans la présente norme:

Publication n® 68: Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMECHANICAL COMPONENTS
FOR ELECTRONIC EQUIPMENT;
BASIC TESTING PROCEDURES AND MEASURING METHODS

Part 1: General

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the I EC on technical matters, prepared by Techhical\Con 08
National Committees having a special interest therein are represented, express, 7 al intérnational
consensus of opinion on the subjects dealt with.

sense.

the latter.

This standard has been prepared by
Components for Electronic Pyuipm

N

Six W\% e\\ \ Report on Voting Two Months’ Procedure Report on Voting
)9\ \) 48(CO)116 48(CO)118 48(CO)152
48(CO) 48(C0)284 and 152A

Further information can be found in the relevant Reports on Voting, indicated in the table above.

The following 1E C publication is quoted in this publication:

Publication No. 68: Basic Environmental Testing Procedures.
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COMPOSANTS ELECTROMECANIQUES
POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES;
PROCEDURES D’ESSAI DE BASE ET METHODES DE MESURE

Premiére partie: Généralités

1. Introduction

La présente norme contient des informations fondamentales sur les fhéthodes et les proce-

dures d’essai.

Elle est destinée a étre utilisée dans les cas ou une spécificationde sompos qe spéci-
fication particuliére pour un certain composant a été préparg iformité
et la reproductibilité des procédures d’essai.

Les clauses «épreuves d’environnement» ou «essai ment\ incluent les envi-
ronnements naturels et artificiels (y compris les contrai iqueshaixquels les compo-
sants peuvent étre exposés, de fagon qu’une évg iqn de leurs_cargctéristiques puisse étre
faite dans les conditions d’utilisation, de trans u/de,stockage adxquelles ils peuvent étre
exposés en pratique. 6

Les exigences relatives aux carq i fonctiqnnelles des composants ne sont pas
traitées dans cette norme. La spécifica

admissibles des caractéristiques fanctipngelle
La liste et 'ordo i uellement figurent dans I’annexe A. Cette

Pour préyoir la Publication 512 et maintenir ’homogénéité de la
présentati subdivisée. Les subdivisions seront identifiées par
adjonction (tre min exemple:

d’essai de Basg’et des procédures applicables aux composants électromécaniques, dans les
familles ou sous-familles suivantes:

— Connexions sans soudure

— Connecteurs pour fréquences inférieures 8 3 MHz
— Supports pour tubes électroniques

— Socles pour d’autres dispositifs enfichables

— Interrupteurs a levier

— Interrupteurs, bouton-poussoir

— Commutateurs rotatifs

— Microrupteurs

— Interrupteurs a temporisation thermique

— Interrupteurs thermostatiques.
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